附件2 
2024年全国半导体行业职业技能竞赛承办单位申报表

承办单位（公章）：                                年  月  日
	赛项名称
	
	组别
	

	联系人
	姓名
	
	职务
	

	
	手机
	
	邮箱
	

	办赛规模（可接纳参赛队伍的最大数量）
	

	
各级各类技能竞赛承办经验
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	过往比赛获奖情况
	

	赛项相关专业建设情况
	

	

周边地区赛项相关产业发展情况

	

	



保障
安排


	组织保障： 

	
	经费安排： 


	
	场地与设施安排：


	
	交通与食宿安排： 

	协办单位推荐意见：
                                             （公章）
                                           年    月   日

	申报单位盖章：
                                             （公章）
                                           年    月   日

	

	


填写说明：
组别分为职工组和学生组，一个赛项填写一份申报表；一个学校承办多个赛项，每个赛项均须填写申报表。
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